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題

名 
サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理項削除 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RA2L1 グループ 

RA2E1 グループ 

RA2E3 グループ 

RA2A2 グループ 

RA0E1 グループ 

対象ロット等 

関連資料 

RA2L1グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.40 (R01UH0853JJ0140) 

RA2E1グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.40 (R01UH0852JJ0140) 

RA2E3グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.10 (R01UH0992JJ0110) 

RA2A2グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.10 (R01UH1005JJ0110) 

RA0E1グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.00 (R01UH1040JJ0100) 

全て 

ユーザーズマニュアルに記載されている「サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理」項及び図を削除いたします。

[RA2L1、RA2E1、RA2E3の訂正前] 

[RA2A2 の訂正前] 
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[RA0E1 の訂正前] 

[RA2L1、RA2E1、RA2E3、RA2A2、RA0E1の訂正後] 

対象となる項番、図を削除する。 

各製品グループのユーザーズマニュアルにおいて、削除対象となる項番、図を以下の表に示します。 

製品グループ 項番、図 項タイトル 

RA2L1 8.4.2、図 8.10 サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理

RA2E1 8.4.2、図 8.10 サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理

RA2E3 8.4.2、図 8.10 サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理

RA2A2 9.4.2、図 9.10 サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理

RA0E1 8.4.2、図 8.9 サブクロック発振器を使用しない場合の端子処理




